Lenovo.

Lenovo IdeaPad Yoga 3 Pro Intel® Core™ M M-5Y70 Hibridinis (du
viename) 33,8 cm (13.3") Lietimui jautrus ekranas Quad HD+ 8 GB
DDR3L-SDRAM 256 GB SSD Windows 8.1 Sidabras

Prekés zenklas : Lenovo

Produkto pavadinimas : 3 Pro

Lenovo IdeaPad Yoga 3 Pro. Gaminio tipas: Hibridinis (du viename), Forma: Atlenkiamas (persilenkiantis).

Produkto Seima: IdeaPad

Prekés kodas: 80HEOOGTMT

Procesoriaus Seima: Intel® Core™ M, Procesoriaus modelis: M-5Y70, Procesoriaus daznis: 1,1 GHz.

Ekrano strizainé: 33,8 cm (13.3"), HD tipas: Quad HD+, Ekrano rezoliucija: 3200 x 1800 pikseliai,

Lietimui jautrus ekranas. Vidiné atmintis: 8 GB, Vidinés atminties tipas: DDR3L-SDRAM. IS viso talpa: 256
GB, Laikmena: SSD. Numatyta operaciné sistema: Windows 8.1. Produkto spalva: Sidabras

Konstrukcija
Gaminio tipas *
Produkto spalva *
Forma *

Korpuso medziaga

Ekranas

Lie¢iamo ekrano tipas
Ekrano jstrizainé *

Ekrano rezoliucija *
Lietimui jautrus ekranas *
HD tipas

Lietimui jautri technologija
Skydo tipas

LED galinis apSvietimas
Natdralus krastiniy santykis
Ekrano pavirsius

Ekrano rySkumas
Kontrasto santykis (tipinis)

Procesorius

Procesoriaus gamintojas *
Procesoriaus Seima *
Procesoriaus karta

Procesoriaus modelis *
Procesoriaus branduoliai

Temy skaicius

Procesoriaus padidintas daznis
Procesoriaus daznis *

Sistemos magistralé
Procesoriaus podélis
Procesoriaus podeélio tipas
Procesoriaus litografija
Procesoriaus valdymo rezimai
Procesoriaus serija

Procesoriaus kodinis pavadinimas
Silumos galios isvado dydis (TDP)
. T formos sujungimas

PCI ,Express” angy versija

PCI ,Express” konfiguracijos

Hibridinis (du viename)
Sidabras

Atlenkiamas (persilenkiantis)
Aliuminis, Magnis

Talpinis

33,8 cm (13.3")
3200 x 1800 pikseliai
v

Quad HD+
,Multi-touch”
IPS

v

16:9

Blizgus

300 cd/m?
800:1

Intel

Intel® Core™ M

Penktos kartos ,Intel® Core™ M“
M-5Y70

2

4

2,6 GHz

1,1 GHz

5 GT/s

4 MB

L3

14 nm

64 bity

Intel Core M-5Y Mobile series
Broadwell

4,5W

95 °C

2.0

2x4, 4x1

Rysys

ExpressCard lizdas

CardBus PCMCIA lizdy kiekis
SmartCard lizdas

Veikimo charakteristikos
Pagrindinés ploksteés lustas
Klaviatura

Rodomasis jtaisas
Skaitiné klaviatura *

Windows klavisai

Programiné jranga

Operacinés sistemos architektura
Numatyta operaciné sistema *

Procesorius ypatumus

JIntel® Wireless Display” (,Intel®
WiDi*)

JIntel® My WiFi“ technologija
(,Intel® MWT")

JIntel®Smart Connect” technologija

JIntel® Anti-Theft” technologija
(,Intel® AT")

»Intel® Rapid Start” technologija

»Intel® Smart Response”
technologija

.Intel® Identity Protection”
technologija (,Intel® IPT*)

4Intel® Hyper Threading”
technologija (,Intel® HT*
technologija)

»Intel® Turbo Boost” technologija

»Intel® Small Business Advantage”
(,Intel® SBA")

4Intel® Matrix Storage”
technologija (,Intel® MST*)

Intel® High Definition Audio
(,Intel® HD Audio”)

JIntel® Active Management”
technologija (,Intel® AMT")

Intel® SoC

Clickpad
X
v

64 bity
Windows 8.1

|

X

X

2.0

v

X

X

X
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Procesorius

Procesoriaus kristaly tranzistoriy
skaicius

Procesoriaus palaikoma ECC
Atmintis

Vidiné atmintis *

Vidinés atminties tipas
Atminties laikrodZio greitis
Atminties formos koeficientas
Atminties iSdéstymas
Maksimali vidiné atmintis *
Laikmenos

IS viso talpa *

Laikmena *

SSD diegty skaicius

SSD disko talpa

SSD Drive sgsajos

Optinio jrenginio tipas *
Integruotas korteliy skaitytuvas
Suderinamos atminties korteles

Grafika

Diskreciojo grafikos adapterio
modelis *

Integruotas grafikos adapteris *
Diskretusis grafikos adapteris *
,On-board” grafikos adapteris

Integruoto grafikos adapterio
modelis *

Integruoto grafikos adapterio
bazinis daznis

Integruoto grafikos adapterio
dinaminis daznis (maks.)

Didziausia integruoto grafikos
adapterio atmintis

Integruoto grafikos adapterio
,DirectX" versija

Integruoto grafikos adapterio
,OpenGL" versija

Garsas

Audio sistema
|montuoty garsakalbiy skaicius
Garsiakalbiy gamintojas
Garsiakalbio galingumas
Imontuotas mikrofonas
Fotoaparatas

Priekineé kamera
Priekinés kameros raiska
Tinklas

W Wi-Fi“

Wi-Fi standartai
Ethernet LAN jungtis
Bluetooth

Bluetooth versija

Rysys

USB 2.0 porty kiekis *

USB 3.2 (3.1 1 kart.) A tipo prievady

skaicius *
DVI prievadas
Mikro HDMI prievady skaicius

8 GB
DDR3L-SDRAM
1600 MHz
Integruota
1x8GB

8 GB

256 GB

SSD

1

256 GB

SATA Il

X

v

MMC, SD, SDHC, SDXC

Nepasiekiama

v

X
»Intel® HD Graphics”

»Intel® HD Graphics 5300

100 MHz
850 MHz
16 GB

11.2/12

4.3

HD

JBL
1,5W

v
1280 x 720 pikseliai

v

Wi-Fi 5 (802.11ac)
X

v

4.0

N

Procesorius ypatumus

»Enhanced Intel®SpeedStep”
technologija

,Intel® Clear Video HD"
technologija (,Intel® CVT HD")

Intel® ,InTru™ 3D technologija
JIntel® Insider™*

4Intel® Quick Sync Video”
technologija

JIntel®Flex Memory Access”

Naujos ,Intel® AES" instrukcijos
(,Intel® AES-NI“)

JIntel®Trusted Execution”
technologija

.Intel®VT-x with Extended Page
Tables" (EPT)

.Intel® Secure Key"
LIntel ® TSX-NI“

JIntel®Stable Image Platform*
programa (SIPP)

»Intel® OS Guard”
JIntel®64"

Apsaugos nuo kenkéjisko kodo
(Execute Disable Bit) technologija

TuscCios eigos rezimai

Silumos stebésenos technologijos
Procesoriaus pakuotés dydis
Palaikomi instrukcijy rinkiniai
CPU konfiguracija (maks.)
Galimos jtaisytos funkcijos

JIntel®Virtualization” tiesioginés 1/0

technologija (VT-d)

JIntel®Virtualization” technologija
(VT-x)

,Intel ®FDI” technologija
JIntel®Fast Memory Access”
Procesorius RAID ARK ID
Nekonfliktinis procesorius

Baterija

Baterijos technologija
Batrijy elementy skaicius
Baterijos talpa *

Baterijos naudojimo laikas
Energijos valdymas

AC adapterio galios sklaida
DC jéjimo lizdas
Saugumas

Kabelio spynos lizdas

Patikimos platformos modulis (TPM)

Sertifikatai
Atitikties sertifikatai
Tvarumas

Tvarumo sertifikatai
Svoris ir matmenys

Plotis
ligis
Aukstis
Svoris *

v

v
v

30 x 16.5 x 1.05 mm
AVX 2.0, SSE4.1, SSE4.2
1

X

v

v

v
v
83612

Li¢io polimeras (LiPo)
4

44 Wh

7.2h

40 W

|

RoHS

ENERGY STAR

330 mm
228 mm
12,8 mm
1,19 kg
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Rysys Pakuotés turinys

S/PDIF out portas X Kintamosios srovés adapteris * v
Mikrofonas, line-in jack X Instrukcija v
Jur)gtinis ausiniy / mikrofono v Maitinimo laidas jtrauktas v
prievadas

Jungimo konektorius X L S

4LightScribe” technologija X
Didziausia vidiné atmintis (64 bit) 8 GB

JIntel® Virtualization” technologija

(,Intel® VT*) VT-d, VT
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Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but
this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at
any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with
regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the
content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely
responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You
are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With
regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or
business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the
way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to
standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.
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